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二、说明、目录、图表目录

       人工智能是未来几年内最火热的领域之一，政府及企业都将不遗余力地推动产业化应用，

尤其在人工智能芯片领域。作为产业制高点，人工智能芯片可应用范围广，如智能手机、医

疗健康、金融、零售等，发展空间巨大。随着人工智能时代的到来，人工智能芯片定能迎来

大展身手的时机。

       简单说就是用数学方法模拟人脑神经网络，用大量数据训练机器来模拟人脑学习过程，其

本质是把传统算法问题转化为数据和计算问题。所以对底层基础芯片的要求也发生了根本性

改变：人工智能芯片的设计目的不是为了执行指令，而是为了大量数据训练和应用的计算。

       人工智能芯片跟我们传统意义上的芯片有很大的不相同。它其实包括两个计算过程：1、

训练（Train）；2、应用（Inference）。此外人工智能芯片和传统计算芯片一样，同时还包括

两大类市场：1、数据中心为代表的后端市场；2、广义终端市场。

       目前人工智能的基础是数据，核心是算法，芯片则是整个系统运行的硬件平台。 一般来

说人工智能系统对于搜集来的大量数据用某些特定的算法在硬件平台上进 行处理、消化后，

对用户提供某些建议或根据设定的程序自动进行反馈，从而形 成人工智能系统。人工智能系

统数据来源：公开资料整理

       2016 年人工智能芯片市场规模达到 6 亿美金，预计到 2021 年将达到 52 亿美金， 年复合增

长率达到 53%，增长迅猛，发展空间巨大。目前 GPU 统治了人工智能芯片市场，占人工智能

芯片市场份额的 35%。人工智 能应用中一个重要场景是智能家居，目前全球市场份额已经达

到 810 亿美金。人工智能芯片主要市场数据数据来源：公开资料整理

       中企顾问网发布的《2020-2026年中国人工智能芯片行业前景展望与市场年度调研报告》依

据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及中心对本行业的实地

调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行研究分析。它

是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经

营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一，具有重要的参考价值！

       中企顾问网是中国权威的产业研究机构之一，提供各个行业分析，市场分析，市场预测，

行业发展趋势，行业发展现状，及各行业产量、进出口，经营状况等统计数据，中国产业研

究、中国研究报告，具体产品有行业分析报告，市场分析报告，年鉴，名录等。 
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